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一、报告简介

华经情报网发布的《2015-2020年中国引线框架产业发展现状及市场监测报告》涵盖行业最
新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直
观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和
投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及
我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个
角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录

引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯
片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线
连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是电子信息产业中重要
的基础材料。引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜
丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了
和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是电子信息
产业中重要的基础材料。

目前，国际集成电路封装技术以BGA、CSP为主流技术，而国内厂商则仍然以
DIP、SOP、QFP为主，产品以中、低端为主，发达国家在技术水平上占有优势。我国下游
封装测试企业的技术水平决定了我国封装材料产品结构。目前我国引线框架产品主要以 TO
、DIP等低脚数产品为主，高端引线框架产品无法自主生产或者无法进入高端封装测试企业
的供应商行列。我国半导体行业的壁垒主要是技术壁垒，要在高端 封装如
BGA、CSP、SIP等框架设计与制造上赶超国际先进水平，在技术、人才上有一定的困难。
    我国引线框架行业与国外的差距

我 国半导体封装业整体水平和全球主流技术还存在一定的差距，主要集成电路封装技术
还处于表面贴装阶段水平，国内本土集成电路封装测试企业主要采用的封装形式 是
DIP、SOP、PLCC 以及QFP等传统技术，产品大都属于中低档类，附加值较高的 BGA、F
C、CSP等高尖封装技术目前还未完全掌握，而外资封装测试厂已经实现在全球生产资源配
置，多采用主流BGA、CSP、MCM、MEMS 等封装形式，技术水平高于国内本土企业。

随着中高档封装形式（SSOP、TSOP、QFP、TQFP、PBGA
等）市场需求不断增长，引线框架的设计不断向多排、MTX、小基岛、IDF方向发展，电镀
朝着宽排、环镀方向发展。目前国内主要供应70×250mm框架，而国外厂商主要适用的框架
片宽片长都是 78×250mm 以上，以后会朝着 90×290mm
更大的片宽设计。冲压朝着深打凸、引线小间距方向发展，目前国内供应的框架引脚间距在
3.9mil，引脚宽在 4.3mil，而国外厂商要求引脚间距最小 3.6mil，引脚宽最小
3.8mil。高档引线框架目前依然依赖于进口，特别是细间距、多引脚产品。

为了提升我国半导体产品结构，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年
）》中将“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”确定为 16个重大专项之一。

国内引线框架生产企业起步较早，多年来引线框架企业为国内IC和分立器件生产配套，具
有产品研制、开发和大生产能力，一直担当引线框架生产的主力军，但国内 的引线框架产
量仅能满足50%左右的国内需求，大部分高端产品还需要进口，且大多数是引线少，节距大
的一般产品，满足不了国内市场的需求。

2013年我国引线框架行业市场规模达到了92.2亿元，同比2012年的80亿元增长了15.25%
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，2014年我国引线框架行业市场规模约106.6亿元。近几年我国引线框架行业市场规模情况
如下图所示： 2007-2014年我国引线框架行业市场规模
2014年中国引线框架行业细分产品市场规模 细分产品 2013年市场规模（亿元）
2014年市场规模（亿元） 分立器件用引线框架 57.2 65.0 集成电路用引线框架 35.0 41.6

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数
据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市
场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数
据主要来自于各类市场监测数据库。
 
报告目录：
 
第一章 2013-2014年中国引线框架行业发展环境分析1
第一节 中国经济环境分析1
一、2013年宏观经济运行情况1
二、2009-2013年中国居民（消费者）收入情况3
三、2009-2013年中国城市化率4
四、2015年中国经济发展预测分析5
第二节 引线框架行业相关政策6
一、国家“十二五”产业政策6
二、其他相关政策 （标准、技术）6
三、出口关税及相关税收政策8
第三节 中国引线框架行业发展社会环境分析9
一、人口环境分析9
二、教育环境分析10
三、文化环境分析12
四、生态环境分析14
五、中国城镇化率16
六、居民的各种消费观念和习惯16
 
第二章 2013年全球引线框架行业发展分析23
第一节 2013年全球引线框架行业发展现状23
    1、全球半导体产业发展现状分析

据美国半导体行业协会统计数据：2013年12月，全球半导体产业销售额为266.5亿美元，
较上年同期的247.4亿美元增长7.7%；
2013年1-12月全球半导体产业销售额达到3055.8亿美元，同比增长4.8%。



华经情报网 www.huaon.com

2007-2013年全球半导体产业销售额 资料来源：美国半导体行业协会
2013年12月美洲半导体产业销售额度为58亿美元，同比增长17.3%，环比下降1.3%；欧

洲市场销售额为29.6亿美元，同比增幅为12.7%，环比下降3.9%；日本市场销售额为29.3亿
美元，同比下滑8.2%；环比下降为4.8%。
2013年12月全球半导体产业销售额区域分布格局（十亿美金） 市场 2013年11月
2013年12月 环比增长 美洲 5.87 5.80 -1.3% 欧洲 3.08 2.96 -3.9% 日本 3.07 2.93 -4.8%
亚太 15.16 14.96 -1.3% 合计 27.19 26.65 -2.0% 市场 2013年11月 2013年12月 同比增长
美洲 4.94 5.80 17.3% 欧洲 2.63 2.96 12.7% 日本 3.19 2.93 -8.2% 亚太 13.98 14.96 7.1%
合计 24.74 26.65 7.7% 市场 2012年 2013年 年度数据 美洲 54.36 61.50 13.1% 欧洲 33.16
34.88 5.2% 日本 41.06 34.80 -15.2% 亚太 162.98 174.41 7.0% 合计 291.56 305.58 4.8%
    2、全球半导体引线框架产业现状

引线框架、金丝均属于半导体/微电子封装专用材料，在半导体封装过程起着重要的作用
。微电子或半导体封装，直观上就是将生产出来的芯片封装起来，为芯片的正常工作提供能
量、控制信号，并提供散热及保护功能。

狭义的封装是指：利用膜技术及微细连接技术，将半导体元器件及其他构成要素在框架或
基板上布置、固定及连接，引出接线端子，并通过可塑性绝缘介质灌封固定，构成整体立体
结构的工艺。

引线框架是一种用来作为集成电路芯片载体，并借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键
合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件。 在半导体中，
引线框架主要起稳固芯片、传导信号、传输热量的作用，需要在强度、弯曲、导电性、导热
性、耐热性、热匹配、耐腐蚀、步进性、共面形、应力释放 等方面达到较高的标准。

据统计：2013年全球引线框架需求量达到5460亿个，较2012年同期增长6.5%，行业市场
规模为33.42亿美元，较2012年同期下滑3.7%。产品均价下降是导致引线框架产品销量与市
场规模出现背离走势的主要因素。 2004-2013年全球引线框架产品价格走势

第二节 2013年全球引线框架行业主要品牌25
一、全球引线框架行业主要品牌25

目前半导体封装材料行业被日本企业主导，全球半导体封装材料销售额中，超过60%的销
售收入来源于日本企业（含日本企业在其他国家投资的企业）；韩国企业也通过出口逐步扩
大其市场份额。 全球知名的封装材料供应商 封装材料 供应商名称 引线框架
日本住友金属矿业公司 日本三井高科技股份公司 日本日立电线有限公司
日本新光电气工业公司 有机载板 日本揖裴电公司 日本新光电气工业公司
台湾南亚电路板股份有限公司 键合丝 日本田中贵金属工业有限公司 德国贺利氏集团公司
日本住友金属矿业公司 日本日铁微金属有限公司

目前中国从事引线框架生产的企业较少，整体技术水平也低于国外同行业生产企业，产品
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多以分立器件用引线框架为主，集成电路用引线框架所占比率相对较低。在 国际上，日本
住友、日本三井高科技、荷兰柏狮电子、荷兰先进半导体等行业地位显著的公司纷纷在中国
设立子公司生产中低档的引线框架产品，以降低产品成本。
二、全球引线框架行业主要品牌市场占有率格局26
第三节 2013年全球引线框架行业供求情况27
一、2009-2013年全球引线框架行业产量情况27
二、2009-2013年全球引线框架行业需求情况28
三、2009-2013年全球引线框架行业市场规模29
第四节 2014-2020年全球引线框架行业供求预测30
第五节 2014-2020年全球引线框架行业市场规模预测39
 
第三章 引线框架行业概述40
第一节 引线框架定义及分类40

引线框架是一种用来作为集成电路芯片的金属结构载体。引线框架是借助于键合材料（金
丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气电路的关键结构
件。引线框架是电子信息产业中重要的IC封装材料。
 

引线框架的主要功能是为芯片提供机械支撑的载体，并作为导电介质内外连接芯片电路而
形成电信号通路，以及与封装外壳一同向外散发芯片工作时产生热量的散热通路。

引线框架作为一种框架材料，在半导体封装中充当着电路连接、封装内部散热、芯片机械
支撑等重要作用。虽然目前有着多种的封装形式,但无论是金属封装,还是陶瓷封装、塑料封
装等都离不开引线框架。
 

引线框架根据应用于不同的半导体，可以分为应用于集成电路的引线框架和应用于分立器
件的引线框架两大类。这两大类半导体所采用的后继封装方式各不相同，种 类繁多。不同
的封装方式就需要不同的引线框架，因此，通常以半导体的封装方式来对引线框架进行命名
。集成电路运用广泛且发展迅速，目前有DIP、SOP、 QFP、BGA、CSP
等多种封装方式；分立器件主要是各种晶体管，封装上大都采用TO、SOT
这两种封装方式。
第二节 引线框架行业发展历程41
第三节 引线框架生命周期43
第四节 引线框架产业链分析44
一、产业链模型介绍44
二、引线框架产业链模型分析47
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一、上游行业概述48
二、上游行业发展现状48
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一、下游行业概述49
二、下游行业发展现状50
第七节 上下游行业对引线框架行业的影响分析61
第四章 中国引线框架行业技术及产品发展竞争情况分析62
第一节 国内外引线框架行业技术发展现状62
第二节 引线框架行业技术流程或发展特点分析63
第三节 引线框架行业技术发展趋势64
第四节 引线框架行业产品价格分析64
第五节 引线框架产业技术竞争分析65
第六节 引线框架产业最新动态分析66
第七节 引线框架行业市场项目情况69
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第一节 2009-2014年中国引线框架行业市场规模76

2013年我国引线框架行业市场规模达到了92.2亿元，同比2012年的80亿元增长了15.25%
，2014年我国引线框架行业市场规模约106.6亿元。近几年我国引线框架行业市场规模情况
如下图所示： 2007-2014年我国引线框架行业市场规模 数据来源：中国半导体行业协会
2014年中国引线框架行业细分产品市场规模 细分产品 2013年市场规模（亿元）
2014年市场规模（亿元） 分立器件用引线框架 57.2 65.0 集成电路用引线框架 35.0 41.6
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